P¥iloha €. 10 Vymezeni DEEP TECH

Preferované (tj. bodové zvyhodfiované) budou projekty vyzkumné a vyvojové infrastruktury, které maiji za
cil zvysit uroven technologické pripravenosti pokrocilych technologickych reseni v nasledujicich
oblastech DEEP TECH:

1. Pokrocila vyroba
Tato oblast zahrnuje rliznorodé technologie typu 3D a 4D tisk, Priimysl 4.0, digitalnich dvojcat, i
aplikace loT pfi sledovani vyroby apod., které se casto prolinaji s dalSimi oblastmi jako je

Robotika, Al, Virtualni a Rozsifena realita, loT, Edge Computing:

e Pramysl 4.0: Nové technologie na pomezi robotiky, umélé inteligence, biotechnologii,
internetu véci, 5G a 3D tisku, nanotechnologii, pokrocilych pocitacl a dalsich.

e Robotika: Automatizace na priamyslové Urovni, véetné robotll a cobotl nasazenych
v fadé primyslovych a souvisejicich aplikaci; robotické roje, inovace v tovarnach, Al/ML,
loT a dalsi.

e Rychlé prototypovani: Zahrnuje 3D a 4D tisk, primyslovy 3D tisk a souvisejici oblasti.

e Cirkularni vyroba: Technologie a feseni pro ekologickou vyrobu, recyklaci, opétovné
vyuZziti, energetickou ucéinnost a nizkouhlikové technologie v primyslu a vyrobé.

o Digitdlni dvojcata: DigitdIni dvojcata: aplikace digitdlnich technologii pro zrcadleni
a modelovani vyrobnich postupl a produktivity.

e Internet véci a senzorika: VyuZiti internetu véci, fuze dat a senzoriky pro vyrobni pracovni
postupy i trvanlivost, sledovatelnost, vykonnost, systémy kvality a dalsi.

2. Pokrocilé materialy
Vyzkum, vyvoj, konstrukce a vyroba pokrocilych materidll s upravenymi vlastnostmi, véetné
keramiky, kovl s vysokou pridanou hodnotou, elektronickych materialli, kompozitl, polymer(

a biomaterial(. Tyto riznorodé technologie zahrnuiji:

o Polymery: Véetné polymernich membran se specifickymi funkcemi, jako je separace
plynd, reverzni osméza, nanofiltrace, ultrafiltrace, mikrofiltrace, pervaporace; aplikace
v chytrych telefonech, 1ékafskych pfistrojich atd.

e Pokrocilé materialy s nanostrukturou; véetné uhlikovych a jinych kompozitl, uhlikovych
trubic atd.

e Syntetické tkaniny a nositelné technologie: InZenyrstvi a vyroba inteligentnich nebo
chytrych tkanin s technologickymi funkcemi, tepelné nebo vodéodolnymi vlastnostmi
a dalSimi funkcemi.

e Kovy a materidly s vysokou pfidanou hodnotou: Kovy a dalsi latky se specifickymi
vlastnostmi, vcetné vysoké odolnosti, zvySené vodivosti a dalsi, Casto pouzivané
v extrémnich prostfedich, jako je vesmir, podpovrchovy prizkum a dalsi. Patfi sem napf.
keramika, cermet, kubicky nitrid béru, diamant a dalSi nastrojové materialy.



Biomaterialy: Biologické nebo syntetické latky vytvorené pro pouziti v mediciné nebo
pro biologické funkce.

Dalsi inovativni materialy: Patti sem kompozity, polymery, zdokonalené vyrobky na bazi
dreva atd.

3. Letectvi a kosmonautika, chytra mobilita a bezpilotni systémy

Tato technologicka oblast se zaméruje na nové zplsoby dopravy, mobility a vesmirné technologie

a zahrnuje inovace v oblasti autonomniho fizeni, dron(l a bezpilotnich systému, jakoZ i systémy

v oblasti senzoriky, snimani, zpracovani dat a telekomunikace:

Automobilové technologie: Inovace v oblasti vozidel bez fidice; snimaci systémy
a systémy umélé inteligence pro vozidla bez fidie; Cista energie / alternativni zdroje
energie; dekarbonizace; nové systémy skladovani energie; inteligentni dopravni aplikace
pro mésta; nové materialy.

Letecka technika: Inovace v oblasti novych leteckych systémdi, véetné bezpilotnich
letadel, samofizenych vozidel, strojd s kolmym startem a pfistanim; Cistd energie pro
letectvi; dekarbonizace; fuze dat a uméld inteligence v leteckych platformach; nové
materialy.

Vesmirné technologie: Nové formy satelitnich nebo kosmickych technologii;
mikrosatelity; nové metody vypousténi a obnovy satelitl; kosmicky dalkovy prizkum;
metody fizeni kosmického odpadu; nové materidly; pouZiti plynd a kryogennich
technologii v oblasti elektroniky, obvod( a polovodicl pro pouZiti ve vesmiru; prizkum
vesmiru a dalsi.

Snimani a data: Pokrocilé metody snimani, sbéru dat a rozhodovani; systémy zaloZzené
na laseru nebo kamere; aplikace zalozené na umélé inteligenci v dopravé; vylepsovani,
rozpoznavani a interpretace obrazu.

4, Robotika

Robotika zahrnuje vyvoj hardwarovych a softwarovych feseni pro automatizaci procesu a stroju

zahrnujici nasledujici oblasti:

Roboticka automatizace procesti: Vyzkum a inovace v oblasti inteligentni automatizace
lidskych ukold, ¢asto interpretované pomoci softwaru nebo softwarovych obchodnich
procesl a logiky.

Tovarni roboti / koboti: Vyzkum a vyvoj funkénich robotl / kobotl uréenych
k automatizaci a realizaci fady opakujicich se nebo obecnych ukold od svarovani
a montdze pres skladovaci Ukoly aZ po dopravu, tézbu a energetiku a dalsi funkce;
Humanoidni robot / kobot s umélou inteligenci: Vyvoj humanoidnich nebo podobnych
robott / kobotl s plnou nebo ¢asteénou umélou inteligenci a pohybem, které jsou uréeny
pro sloZitéjsi servisni nebo vyrobni Ukoly vyZadujici reseni problém( nebo rozhodovani;
technologicky vyvoj vidéni, rozpoznavani objektl, hmatu, uUchopu, pohyblivosti,
navigace, uvazovani, realizace ukolU a dalsi.

Drony a dopravni feSeni: Inovace v oblasti dopravni robotiky, véetné bezpilotnich
letount; plné autonomni vozidla; podmorska vozidla. vozidla; letecka vozidla; dalsi



moznosti automatizovaného dorucovani bud v rdmci jedné budovy, nebo na delsi
vzdalenosti.

Polovodice (mikrocipy)

Pokrocilé metody vyroby mikrocCipli zamérujici se mj. na feSeni vyzev miniaturizace, novou
generaci vyrobnich technologii, aditivni procesy; vyvoj Cipl v nanorozmérech, nové materialy
a kompozity a dalSi oblasti Deep tech:

e Pokrocilé metody vyroby mikrocipG: Re$eni vyzev miniaturizace a Moorova zékona;
nova generace vyroby; aditivni procesy; vyvoj Cipll v nanorozmérech; priblieni se
k hranici 3-5 nm; litografie; epitaxe / heteroepitaxe a vicerozmérné substraty a materidly;
nové materidly a kompozity; kryogenni chlazeni a/nebo helium a dalsi plyny.

e Dalsi aplikace mikrocipti: Zaméfeni na mobilni komunikaéni Cipy; hry; optoelektronicka
integrace vcetné snimacich systém(, Sifrovani a zabezpeceni; schopnost preZit
v ndroc¢nych podminkach.

e Nekonvenéni poéitacové systémy a polovodiée: Vyvoj vysoce paralelnich vypoétl /
distribuovanych vypoctl, hejnovych platforem, paméti a vypoctl zaloZzenych na spinech,
kvantové architektury a dalSich.

e Haptika, umélé inteligenca a VR/AR: Vyuziti haptického inZenyrstvi, umélé inteligence,
VR/AR a dalsich technologii pro podporu elektronického a fotonického inZenyrstvi
a vyroby v mikroméfitku nebo v simulacnim prostredi.

e Rizeni spotfeby: Kontinudlni inovace z hlediska pozadavk(i na napajeni potfebnych
polovodicu a souvisejiciho hardwaru.

e Bezpecnost a ochrana Zivotniho prostiedi / cirkularita: Zajisténi osvédéenych postupl
v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a obéhového hospodarstvi.

Uméla inteligence a strojové uceni, véetné velkych dat
Tato technologicka oblast se zaméfuje na interakci mezi védou o datech, velkymi objemy dat
a téZzenim dat, jakoZ i na metody pouZivané ke zpracovani dat pomoci algoritm a dalSich metod
uceni do konkrétnich ptipad(l pouZiti zahrnujici napf. rozpoznavani vzor(, algoritmické uceni,
automatizace, prediktivni analyza, rozpoznavani hlasu, apod:

o Velka data: Sbér, ukladani, zpracovani / Cisténi a analyza velkého mnoiZstvi dat
shromazdénych z rozsahlych transakci (napfiklad v maloobchodé nebo ve finanénim
sektoru), dat shromazdénych ze senzor( internetu véci nebo jinych aplikaci.

e TézZeni dat: Zpracovani velkych objem( dat za ucelem identifikace anomalii, vzorct
a korelaci dat s cilem predvidat vysledky.

e Strojové uceni: Algoritmy pro uceni vyvinuté a aplikované na data na zakladé tizeného,
nefizeného nebo zesileného uceni; vypocetni statistiky, neuronové sité a technologie
nebo prototypy, které z nich vychazeji.

e Uméla inteligence: VyuzZiti algoritml simulujicich lidskou inteligenci pro zpracovani
pfirozeného jazyka, analyzu dat, expertni systémy, strojového vidéni, kreativity,
vykreslovani obrazu, her a Siroké skaly dalsich technologickych aplikaci.



Biotechnologie, farmacie a pokrocilé technologie ve zdravotnictvi
Tato oblast zahrnuje Spickové technologie Deep Tech v oblasti prirodnich a syntetickych
materidlll a vyzkum zahrnujici genovou terapii, vyuZziti digitdlnich technologii pfi sledovani
zdravotniho stavu, precizni medicinu, nanotechnologie v |ékaistvi apod:
e \éda narocna na data; zdravotni bioinformatika;
o Pokrocily klinicky vyzkum;
e Bunécna a genova analyza, vyzkum a terapie;
e Biosimilarni IéCiva; biologicka vyroba;
e Sledovani zdravotniho stavu pacientl a biodata; lepsi vyuziti IékaFskych Udajd;
o Zlepseni systému poskytovani lékarskych a farmaceutickych sluzeb s vyuzitim dat
a technologii; precizni medicina;
e  Minimalné invazivni chirurgie; nanotechnologie v medicinskych technologiich;
e Konstrukce a zdokonalovani lékarskych implantatd, véetné zdravotnickych bioinformaci;
nervové implantaty;
e Obéhové biohospodafstvi; véetné FeSeni organické recyklace plastll a dalSich materiald;
e |novace v oblasti mediciny s otevienym zdrojovym kddem;

e Redeni pro zemédélsko-technologicky potravinovy fetézec a dopady na lidské zdravi

Elektronika a fotonika

Elektronika a fotonika v oblasti Deep Tech zahrnuji Sirokou skalu technologickych aplikaci, které
se vztahuji zejména na technologie pouZivané v kvantové vypocetni technice a vyrobé Cipd,
laserovych systémech a senzorech a v dalSich oblastech:

e Kvantova vypocetni technika: VyuZiti subatomarnich ¢astic (elektron(, foton() a gbitd
k ukladdani a zpracovani informaci ve vicerozmérném prostoru. vyvoj vicerozmérnych
komponent pro kvantové vypocetni pole a technologie.

e Mikroelektronika / obvodové desky: Kontinudlni inovace v oblasti pokrocilého
inZenyrstvi a vyroby desek plosnych spojl s cilem dosahnout lepsich vysledkd, pokud jde
o kapacitu zpracovani, pamét a rychlost; pouZiti kryogennich technologii, vysoce Cistych
plyni a pokrocilych materidll a metod pro vyrobu; aplikace nanomateriald
a anotechnologii na desky s plosnymi spoji a polovodic¢i; komplexni 3D pamétové
struktury a dalsi.

e Fotonika: Kontinualni inovace technologii véetné hardwaru a softwaru, od laserovych
systémll po senzory; skenovaci a zobrazovaci systémy, komunikace a prenos dat,
obrazovky a displeje, osvétleni, fotovoltaicka vyroba energie. a distribuce energie a dalsi.

e Haptika, uméla inteligence a VR/AR: Vyuziti haptického inzenyrstvi, umélé inteligence,
VR/AR a dalsich technologii pro podporu elektronickych technologii a fotonického
inZenyrstvi v mikrométitku nebo v bezpeéném prostiedi.

e Rizeni spotfeby energie: Kontinudlni inovace, pokud jde o pozadavky na napéjeni
potiebné pro elektroniku, fotoniku a souvisejici hardware.



9. Pokrocila vypocetni technika / kvantova vypocetni technika
Technologie tykajici se pokroku v oblasti vysoce vykonnych vypocetnich technologii, které se
zabyvaji vyzvami v oblasti rychlosti a rozsahu zpracovani dat a operaci. Tato technologicka oblast
souvisi také s polovodici a s masivnim nartstem velkych dat generovanych internetem véci, 5G

a dalSimi operacemi:

e Kvantova vypocetni technika: VyuZiti subatomarnich ¢astic (elektron(, foton() a gbit(
k ukladani a zpracovani informaci ve vicerozmérném prostoru. stavu. Technologické
aplikace zde zahrnuji zdkladni vyzkum v oblasti kvantové vypocetni techniky, véetné
superpozice, koherence a entanglement; vyvoj prototypl; aplikovany vyzkum
v odvétvich, jako je klima a zdravotnictvi; a dalsi technologie.

e Edge Computing: Zpracovani a analyza dat blize mistu jejich vzniku. Technologické oblasti
zahrnuji metody ukladéni a dat; sluCovani dat z velkého poctu senzorl a/nebo velkych
datovych toku; prediktivni analyza; feSeni latence a problému s datovymi toky a dalsi.
Mezi oblasti pouZiti patfi sprava a vyuZziti datovych tokl ze senzor(l internetu véci ve
vyrobé nebo energetice; finan¢ni data z obchodovani nebo bankovnictvi; maloobchod
a dalsi.

e Cloud Computing: Technologie pro zvysSeni rychlosti zpracovani, bezpecnosti a vykonu
datovych operaci umisténych na internetu. Technologie, které sem patfi, zahrnuji
vyzkum a optimalizaci hardwaru a softwaru, ukladani dat, rychlost sité a bezpecnosti,
databadzi, analytiky a zpravodajstvi, jakoz i dalsi otazky.

e Dalsi technologie: Dalsi vyzkum a inovace v oblasti novych pocitacovych architektur,
pocitacovych systémi a jazykd, softwaru a problém( se softwarem (Casy béhu, energie

atd.), vysoce vykonné vypocty nové generace a dalsi.

10. Udrzitelna energie a Cisté technologie
Tato oblast zahrnuje Sirokou Skalu technologickych oblasti a aplikaci:

o Nové technologie vyroby energie: Fuzni technologie, vodikové palivové clanky,
elektrolyzéry a souvisejici technologie.

o Pokrocilé systémy obnovitelné energie: Priilomové technologie a inovace v oblasti
fotovoltaiky (vCetné premény energie, Zivotnich cykll solarnich ¢lanki, nové materidly);
vétrna energie (véetné konstrukce lopatek); vodni energie a souvisejici oblasti;

e Inovace systému skladovani energie: Zaméreni na lithium-iontové a dalsi technologie
baterii potfebné pro skladovani energie; dalsi feseni pro prerusovanou vyrobu energie
z obnovitelnych zdroju.

o Pokrocilé systémy energetické uGcinnosti: Inovace v oblasti energetické ucinnosti:
zaméfeni na nové materialy, fizeni budov/energie a souvisejici inovace.

e Udrzitelnost a feSeni v oblasti Cistych technologii: Vcetné aplikaci obéhového
hospodafstvi, senzoriky, velkych dat, fuze dat, automatizace atd.

¢ Redeni v oblasti zmény klimatu a dekarbonizace: Patii sem sniZovani a Fizeni emisi CO2;
zachycovani a sledovani uhliku, obchodovani a sniZzovani, véetné technologii pro recyklaci
uhliku.



11.

e Predvidani a optimalizace dodavek / poptavky / distribuce energie: Zaméreni na
zlepseni energetickych ztrat, nadprodukce a vypadkd, pfenosu, rlstu dodavek a dalsich
klicovych problém pomoci umélé inteligence, velkych dat, pokrodilych materiald
a dalsich.

Komunikacni a sitové technologie

Komunikace a konektivita v ramci Deep Tech se tyka vyzkumu a inovaci v oblastech typu 5G / 6G
siti, komunikaci s vysokou Sifkou pasma, véetné optickych vlaken, systému zaloZenych na laseru,
technologie zesileni signdlu a dalsi oblasti:

e 5G/6G sité: Vysokorychlostni / vysokokapacitni telekomunikaéni datové prenosové sité
schopné prendset obrovské datové zatéze prostfednictvim prenosu videa nebo rozsirené
reality nebo edge computingu; nizsi latence.

e Dalsi komunikacni technologie: Pokroky v oblasti komunikaci s vysokou Sitkou pasma,
véetné optickych vladken, laserovych systémi, mikrovinnych technologii, spravy
radiového spektra a dalsich.

e Navigacni systémy: Vyvoj navigacnich systém, od inercidlni navigace po nové nebo
zdokonalené standardy v oblasti satelitni navigace; podvodni navigacni systémy;
namofrni navigace.

e Telematika a materidly: Inteligentni antény; distribuované anténni systémy; technologie
zesileni signalu; technologie desek plosnych spojli; komunikace mezi vozidly, vykonové
zesilovace; systémy fdzovanych soustav a dalsi.

e Bezpecnost komunikaci: Vyvoj novych forem zabezpecleni komunikaci, vcetné
Sifrovacich kli¢,, kvantovych klich a dalSich; testovani naruseni a kyberneticka
bezpecnost; monitorovani radiovych emisi a dalsi.



